
Protokol ohievu podlahy pro fedn6 vyschnuti topn6ho
pot6ru na bild materiSlu MFC Anhydrit

lnvestor:

Stavba:

Topeniisk6 firma: Stavbyvedouci:

Syst6m podlahov6ho topeni:

Pokl5dka pot6ru dne:
F6ze 1.
Ohiev (kombinace funkdniho vyt6p6ni a vyt6pdni pro i6dn6 vyschnuti pot6ru) zah6jen dne:
(nejdiive 7 dn0 po poklidce pot6ru). Upozorndni; B6hem fize vytip6ni za 0Eelem vysu5eni potdru i6dnd
vdtrat!

* vyzr4lost potdru je z6visl6 na druhu podlahov1 krytiny < 0,3 piipadnd < 0,1CM%

FAze 2.
Zkou5ka vyschnuti potdru (zkou5ka f6lii)**:

Datum Zkou5ka f6lii - pot6r suchf ANO/NE Podpis

** nenahrazuje mdienl CM piistrojem pied zahdjenim pokl1dky podlahovd krytiny

Fine3.
Pokles vstupni teploty:

Datum Vstupniteplota oC (max. 55oC) Podpis
1 - 3 . d e n Ohiev na + 25oC, pokles v noci mimo provoz
4. den Ohiev na + 35oC, pokles v noci mimo provoz

5. den Ohiev na + 45oC, pokles v noci mimo provoz

6. den Ohiev na + 55oC, pokles v noci mimo provoz

Od 7. dne Maxim6lnivstupniteplota, + 55oC, vypnutli nodni pokles
teploty aZ do docileni poZadovan6 hodnoty zbytkov6 vlhkosti
(zkou5ka pomocif6lie a CM piistroje)

Posledniden Dosa2eno vyzrdlosti* potdru pro pokl6dku NV

Datum Vstupnlteplota oC Podpis

den
Pokles vstupni teploty na + 45oC,
Pokles v noci mimo provoz.

den
Pokles vstupni teploty na + 35oC,
Pokles v noci mimo provoz.

den
Pokles vstupni teploty na + 25oC,
Pokles v noci mimo provoz.

Filr.e 4.
Zkou5ka CM piistrojem. Podlahovi krytina - typ:

Datum M6ieni CM piistrojem (%) Podpis

Misto/datum Podpis (investor, topen6i, architekt nebo projektant)


